Cneuudumkaumja npegmeTa 3a KbUry npegmeTa

Ctyamjckn nporpam

EJ'IeKTpOTeXHI/IKa N padv4yHapcTBO

M36opHO nogpyyje (mogyn)

3ajegHn4Km

BpcTta u HMBO cTyamja

[okTopcke cTyguje

HasuB npegmeta

HanpegHe Teme 13 enekTpoMarHeTHe KOMNaTUGUITHOCTH

HacTtaBHuK (32 npeaaBamsa)

JaBop J1. BecHa

HacrtaBHuk/capagHuk (3a Bex6e)

HacTtaBHuk/capagHuk (3a JOH)
Bpoj ECINb 10|CtaTtyc npeameTa (06aBe3nn/msbopun)  |36ophu
Ycnos lMo3HaBaH-e OCHOBHMX NPUHLUMNA U TEXHUKA ENEKTPOMarHeTHe KoMNaTMoUNHOCTK
Mpoy4aBare HanpeaHUX TeMa U3 06racTy enekTpoMarHeTHe KOMNaTUBUIHOCTU: NPOjEKTOBaHE
ypehaja u cuctema, enekrpoctatuyka npaxmera, atMmocdepcka npaxherwa, HamepHe
Uwns erileKTpoMarHeTHe CMeTH€ M 3allTUTa noaaTtaka (ereKTpoMarHeTHUX CMrHana) o OTKpuBaksa.
npegmerta
OcnocobrbeHOCT 3a NpojekToBare ypehaja n cuctema y cknagy ca 3axTeBrMa enekTpoMarHeTHe
KOMNaTUOMNHOCTW. [JONPUHOC N3yvaBakby ENEKTPOCTaTUUKUX MpaXHeHa, NMPUHLMNA N TEXHWUKA
Ucxon HaMepHUX eNeKTPOMarHeTHNX CMETHW M OTKpMBaHa eNekTpoMarHeTHMX curHana.
npeamerta

Capgpxaj npegmeTta

Teopwumjcka
HacTaBa

MpakTn4Hn npobnemu NPUNMKOM MCNUTMBAaHA eneKkTpomarHeTHe komnatmbunHoctu (EMC).
MopenoBatre nojaBe enekTpocTaTUYKOr NpaXhera, 3a40BOSbaBake CTaHaapaa y oBoj obnacti un
TexHuke EMC. Ucnutneawe EMC ca HanojHOM MpexoMm 1 Mepe 3a noborbluake kBanuteTa
enekTpuyHe eHepruje. EnekrpomarHeTHe cMeTH€e Kao nocneamua atMocdepckux npaxwera (LEMP)
n HykneapHux ekcnnosuja (NEMP). JeTekumnja HeHamepHux enektpomarHeTHux curHana (TEMPEST) u
n3asnBake HaMepHux cMmeThsW. MNMpumeHa TexHnka EMC npu npojektoBamy ypehaja n cuctema.
CaBpemeHa onpema nabopaTopuja 3a ucnmtusarwe EMC.

IETRIZELE]
HacTaBa
(BexbOe,
AOH,
cTyaunjcku
UcTpaxuBa-
YKU pan)

MpakTnyHa HacTaBa peanusyje ce Kpo3 Bexbe Ha pavyHapy u yyewhe y Tectupamy ypehaja y
nabopartopwiju 3a UCNUTUBAHE eNlEKTPOMarHeTHe KOMNaTUbMNHocTn.
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Bpoj yacoBa

dKTBHe HactaBe HegeJbHO TOKOM CeMeCTpalTpVIMECTpaIFOAMHe

NpenaBsawa |Bex6e OOH CTyAnjcKu NcTpaxumBa4vku paa OcTanu YyacoBu
3 0 0 0 0
MeTtone MpepaBara n koHcynTauuje. MNpoeepa ycknaheHocTn ypehaja ca ctaHgapama EMC n aktmBHOCTM
ussohewa |y naGopartopuju 3a ucnutuearwe EMC.
HacTaBe

OueHa 3Hawa (MakcumanHu 6poj noeHa 100)

lMpegucnutHe o6aBe3e |noeHa 3aBplLUHM ncnut noeHa
aKTUBHOCT y TOKY

npeaaBamba NMUCMEHU UcnuT

npakTU4yHa HacTaBa YCMEHU ucnut 50
KONOKBUjyMU

ceMuUHapu 50







